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| A A A Ostrzezenia

Nieprzestrzeganie ponizszych ostrzezen moze spowodowacé obrazenia ciata i uszkodzenie

mienia, a w najgorszym przypadku utrate zycia.

& Poniewaz istnieje ryzyko pozaru i awarii urzadzenia, nie uruchamiaé urzadzenia,
gdy komora jest pusta.

Poniewaz istnieje ryzyko pozaru i porazenia pradem, nie zgina¢ ,,przewodu
A A A zasilajacego” na site i nie pozwalaé, aby ,,przewdd zasilajacy” byt naciskany
ciezkimi przedmiotami.

& & A Poniewaz istnieje ryzyko pozaru i porazenia pragdem, nie umieszcza¢ zadnych
metalowych przedmiotéw obok tlenku cyrkonu dentystycznego w komorze.

A A Nie przechowywaé tatwopalnych materiatéw w poblizu produktu, poniewaz istnieje
ryzyko pozaru.

Poniewaz istnieje ryzyko porazenia pradem elektrycznym, nie demontowa¢
samowolnie urzadzenia. Aby uzyskaé pomoc w rozwigzaniu jakiegokolwiek

A problemu z urzadzeniem, nalezy skontaktowac sie ze sprzedawca lub
producentem.

& Poniewaz istnieje ryzyko porazenia pradem, nie dotyka¢ urzadzenia ani przewodu
zasilajgcego mokrymi rekoma.

A Uwaza¢ na powierzchnie urzadzenia podczas pracy, poniewaz jest goraca.

Poniewaz istnieje ryzyko poparzenia, pamietaé, aby uzy¢ narzedzia do tacki, aby
wyjac tacke z komory po zakonczeniu pracy.

& Nie uderzac¢ fizycznie w urzadzenie ani nie ciggna¢ nadmiernie za drzwi.
Odksztatcenie urzadzenia moze spowodowaé wyciek fal elektromagnetycznych,
ktére moga by¢ szkodliwe dla ludzkiego ciata lub awarie urzadzenia.



Srodki ostroznosci

 Wszystkie podstawowe komponenty sg standaryzowane przez
producenta. Wszelkie inne akcesoria, ktore nie sg certyfikowane przez
producenta, nie sg dostepne dla urzgdzenia, poniewaz moze to
spowodowac awarie urzadzenia.

* Poniewaz istnieje ryzyko awarii urzadzenia, umiesci¢ urzadzenie w
odlegtosci wiekszej niz 30 cm od sSciany, gdzie jest zapewniona dobra
wentylacja.

* Tourzadzenie jest dostepne tylko w wersji AC 230V, 50Hz. Powinno
pracowaé w miejscu statego napiecia i musi by¢ uzywane z
dedykowanym gniazdem sieciowym, ktére jest uziemione, poniewaz
istnieje ryzyko awarii urzadzenia.

* Nie uzywaé produktu w temperaturze otoczenia, ktéra nie miesci
sie w przedziale 5 °C ~40°C, poniewaz moze to spowodowac awarie
urzadzenia.

* Jesli w komorze znajduja sie kulki lub obce substancje, usunac je
przed rozpoczeciem pracy, poniewaz moze to spowodowa¢ awarie
urzadzenia.

* Wewnatrz izolacji moga pojawi¢ sie drobne pekniecia, ale nie ma to
wplywu na jakos¢; w razie pytan prosimy o kontakt ze sprzedawca
lub producentem.

» Ze wzgledéw bezpieczenstwa wytaczy¢ zasilanie i odtagczy€ urzadzenie,
gdy nie jest uzywane.

Jesli potrzebujesz pomocy, skontaktuj sie ze sprzedawca lub
producentem.

Natrodent tel. +48 601 221 118, info@natrodent.pl




Specyfikacje i komponenty

385 mm (Szer.) x 440 mm (Gt.) x 547 mm

Wymiary
(Wys.)
e Waga
==l - g 32 kg
BTN
“"’é::——Jll =S Zrédto zasilania AC 230V. 50Hz
ﬁ' H
[ Bezpiecznik 10 A
’
- Moc
r znamionowa 2000w
b Temperatura
| maksymalna 1550 °C
=
47 Temperatura
éé : otoczenia 5°C ~40°C
‘%n
¥
Wilgotnos¢é 50% ~ 80%

* Komponenty

Bottom Susceptor (1ea) | | Upper Susceptors (lea) | | Side Susceptors (2ea) Rear Susceptor (1ea)

2'd

Bottom Plates (2ea) Magnetron (lea) Tray Supporter (1ea) Tray Tool (lea)
: Eenstar i
- e D
M 2
Tray (1ea) & Beads{100g) SD Card (1ea) Update Kit (1ea) Power Cord (1ea)

[Bottom susceptor = Dolny susceptor; Upper susceptors = Gérne susceptory; Side susceptors = Boczne susceptory; Rear susceptor = Tylny susceptor; Bottom plates = Plyty dolne; Magnetron
= Magnetron; Tray supporter = Wspornik tacki; Tray tool = Narzedzie do tacki; Tray = Tacka; Beads = Kulki; SD Card = Karta SD; Update kit = Zestaw aktualizacyjny; Power cord = Kabel
zasilajacy]

¥ Komponenty sg materiatami eksploatacyjnymi, wiec prosimy o kontakt ze sprzedawca
lub producentem w przypadku checi zakupu lub wymiany.



Opis produktu

N G B EEEEAREEERP il M 3 CZanlk drzwi (4ea)

Zatrzask drzwi

Komora

Panel sterowania B m @

Odpowietrznik

Izolacja

Czujnik temperatury Susceptor

Goérny (1ea)

| Boczny (2ea)

e I d Tylny(1ea)
Dolny (1ea)

Plyta (2ea)



Umiejscowienie susceptorow i przedmiotéow

» Procedura

Umlejscomenle susceptorow umiejscowienia
susceptorow
(5 Susceptor gérny 1. Umiescié plyte dolng (D)

2. Umiescié¢ susceptory dolne(@)
(3 Susceptor
i tylny

(@ Susceptor

boczny (lewy) l 3. Umiescié susceptor tylny (®)

4. Umiescié susceptory boczne((®@)

5. Umiesci¢ susceptor gérny (@)

(@ Susceptor dolny

/ @ Susprtor boczny

(prawy)

@ Plyta dolna

% Przy upuszczeniu susceptoréow i plyty istnieje ryzyko, ze susceptory i ptyta moga sie
uuszkodzié.

¥ Popchnac¢ ptyte i susceptory az do zatrzymania.

% Natomiast gorny susceptor ((8)) powinien byé ustawiony do przodu komory tak jak w
widoku z boku.
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* Umiejscowienie przedmiotéw i tacki.
- Wlozy¢ kulki do tacki, wyrownac¢ powierzchnie, a
nastepnie umiesci¢ przedmioty na kulkach.
- Uwazagé, aby nie wypuscié kulek z tacki.




Interfejs uzytkownika

o Wyswietlacz
Karta SD

®

@ 02:55
® 02:25
® 00:00
(7) 0035
(8) P-01

@ 1530

0000

@ Stan karty SD (2) Temperatura w komorze (3) Stan pracy (@ Catkowity pozostaty czas
(5) Pozostaty czas bez czasu chtodzenia (6) Zegar (7) Warto$¢ wyj$ciowa magnetronu

Numer programu (9) Ustawiona temperatura maksymalna (0 Liczba cykli (1) Wykres

* Przyciski operacyjne

| WAVESINTER
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] MICROWAVE SINTERING FURNACE

@—

micro SD[ALJ

@ Zasilanie (2) Start/Stop (3) Otwérz drzwi (4) Tryb programowania (5
Ustawienie zegara i harmonogramu (6) Ustawienie jednostki temperatury (7)
Pokretto (8) Czesé karty SD




Jak ustawic¢ program

* Przyciski do ustawiania programow

WAVESINTER

. /"&5”
maa O

MICROWAVE SINTERING FURNACE micro sD(@®

o Ustawienie programu - szczegoly

Nacisna¢ przycisk ,, Tryb Przekrecié ,,Pokretto”((?) i Nacisnaé ,,Pokretto” ((7)),
programu” ((®) wybra¢ program 01~09 aby wybraé program




* Wybor programu

09: synteryzacji

(@ Numer programu: P-01 ~ P-09

I P'010;_P' Programy podstawowe
« P-03~p- Indywidualne programy

* Programy podstawowe (P-01 ~ P-02)

P-01

P-02

KROK TZ’L‘E:{:&'? et t;rir:l;tlet;atury M | czas trzymania | Czas realizacji

1 800°C 23°C/min 0 min 35 min

2 1000°C 17°C/min 0 min 12 min

3 1200°C 12°C/min 0 min 17 min

4 1300°C 10°C/min 0 min 10 min

5 1400°C 8°C/min 0 min 13 min

6 1500°C 5°C/min 0 min 20 min

7 1530°C 4°C/min 30 min 38 min
Razem 2 hi25 min.
KROK TZ’L‘E:{:&'? et t;rir:l;tlet;atury M | czas trzymania | Czas realizacji

1 800°C 18°C/min 0 min 45 min

2 1000°C 16°C/min 0 min 13 min

3 1200°C 11°C/min 0 min 19 min

4 1300°C 9°C/min 0 min 12 min

5 1400°C 7°C/min 0 min 15 min

6 1500°C 4°C/min 0 min 25 min

7 1530°C 3°C/min 30 min 40 min
Razem 2 h i49 min.




*Przyciski do ustawiania zegara

WAVESIN TER

MICROWAVE SINTERING FURNACE micro sSD@

+ Ustawienie zegara

Nacisnaé przycisk Nacisnaé ,,Pokretio((D)” i o )
,Ustawienie zegara i obrécié ,,Pokretto”((), Nacisnij ,,P_o’kretlo , aby
harmonogramu”(()). aby ustawié Czas ustawic zegar.
rezerwaciji:

+ Ustawienie zegara -
szczegoty

Karta SD 3 1 oC SICULEOE | Funkcja zegara (rezerwacja) oznacza rozpoczecie
03:58 pracy urzadzenia po uptywie ustawionego
02:25 czasu.

ZEGAR 00:00

@ Ustawié¢ godzine i minute o jedng jednostke.
% Maksymalny ustawiony czas: 10 godzin.




Jak ustawi¢ harmonogram

+Wyswietlacz do ustawiania harmonogramu

jedll (1) W jednym programie dostepnych jest

[+ Lo
31-c SOaRdd (12 , Krokow”.
02:25 (2) Ustawienie ,,Temperatury docelowej” kroku.

Step-01 D000 °C
00 °C/min (3 Ustawianie ,,°C/min” kroku.

00 min (@) Ustawienie ,,Czasu trzymania” kroku.

* Ustawienie harmonogramu - szczego6t

Eiard Schedule
31

03:53
0225
Step-01 0000 °C

00 °C/min
00 min

Nacisnaé przycisk ,,Ustawienie
harmonogramu” ((5)) po ustawieniu
zegara

Ustawienie kroku (migotanie)

Obrécié ,,Pokretto” ((7)), aby wybraé Nacisnaé ,,Pokretto” ((7)), aby
,»Krok” (1~12 krokéw) zapisac¢ ustawienie i przejs¢ do

nastepnej sekcji.




Jak ustawi¢ harmonogram

U3.58
02:25

g

Sl et B

oe—T-

Ustawienie ,,Temperatury docelowej”.
Kazda z czterech cyfr (1. ~4.) musi by¢
ustawiona osobno

Obrécié ,,Pokretto” (7)), aby wybraé 1.
cyfre ® Nacisnaé ,,Pokretto” ((?))

6| N =

AL & 8 )

Obrécié¢ ,,Pokretto” (@), aby wybraé
2. cyfre ® Nacisnaé ,,Pokretto” (7))

M

e aw e W

Obrécié ,,Pokretto” (7)), aby wybraé 3.
cyfre ® Nacisnaé ,,Pokretto” (7))

Obrécié ,,Pokretto” ((7)), aby wybraé

1. cyfre ® Nacisnaé ,,Pokretto” (7)),

aby zapisaé ustawienie i przejs¢ do
nastepnej sekcji.

- '."‘-%

S—{
"’L’l.‘{

O

Ustawienie opcji ,,Wzrost temperatury
na minute”

11



Jak ustawi¢ harmonogram

Obrécié¢ ,,Pokretto” (@), aby ustawi¢

opcje ,,Wzrost temperatury na minute”
Kazda ,,Temperatura docelowa” ma swoj

Nacisnaé ,,Pokretto” (7)), aby zapisaé
ustawienie i przej$¢ do nastepnej

okreslony zakres ,,Wzrostu temperatury na sekcji.
minute” jak ponizej
Wzrost temperatury na minute
Zakres temperatur Zakres wzrost.u temperatury na Uwaga
minute
0~800°C ~23°C/min Czas synteryzacji jest
801~ 1000°C ~17°C/min obliczany, gdy
wprowadzona jest wartos¢
1001 ~ 1200°C ~12°C/min °C/min.
1201 ~ 1300°C ~10°C/min
o o . %Gdy czas synteryzacji
1301 ~1400°C ~8°C/min przekroczy 4 godziny,
1401 ~ 1500°C ~5°C/min operacja zostaje
przerwana.
1501 ~ 1550°C ~4°C/min

Np. jesli ,,Temperatura docelowa” wynosi 1400°C, ,,Wzrost temperatury na minute” mozna
ustawi¢ na maksymalnie 8°C.

SD-Card

31c

Step-02 1111 °C

05 °C/min
99 min

Ustawianie ,,Czasu trzymania”
300 ~ 99 min.

Schedule

Obréci¢ ,,Pokretto” (@), aby ustawié¢
,»Czas trzymania”




Nacisnaé ,,Pokretto” ((?)), aby zapisaé
ustawienie i przej$¢ do nastepnej
sekcji.

Po ustawieniu wszystkich wartosci
programu, nacisnij przycisk
»Ustawienie harmonogramu” ((5)), aby

Jak ustawi¢ harmonogram

1 3 ard Schedule

31°c o035
02:25
Step-03 0000 °C
00 °C/min
00 min

Wréci¢ do ustawiania ,,Kroku”
ponowniE ]
Powtoérzy¢ poprzednie kroki 3 do 13 dla
kazdego etapu, aby ustawi¢ zadany

NOoONOQrd V VZd

Ustawienia zakonczone
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Jak ustawi¢ harmonogram

Srodki ostroznosci przy ustawianiu harmonogramu

1) Catkowity czas synteryzacji nie moze przekraczac¢ 4 godzin, dlatego nalezy
uwaza¢ na harmonogram. Jesli ustawiony harmonogram przekracza 4

godziny, nalezy ustawi¢ go od kroku 1 ponownie, poniewaz nie ma
przycisku powrotu.

2) Podczas wprowadzania harmonogramu, jesli ,Temperatura docelowa” lub
»Wzrost temperatury” wynosi ,,0”, wartos¢ ,,0” zostanie automatycznie
wprowadzona do wszystkich harmonograméw od biezacego kroku do
kazdego nastepnego kroku.

3)W przypadku potrzeby ustawienia ,,Czasu trzymania” powyzej 99 minut

a) Ustawic¢ ,,Temperature docelowg” tak samo jak w nastepnym kroku.
b) Ustawi¢ ,,Wzrost temperatury” na 1°C
¢) Dodaé¢ zadany czas trzymania.

Np. kiedy istnieje potrzeba ustawienia ,,Czasu trzymania” na 120 min przy 1500°C

Step-05 1500
05
99

Step-06 1500

01 (a) Ta sama temperatura
(b) Ponad 1°C
21 (c) Ustawi¢ temperature na 21

minut., aby catkowity czas
trzymywania wynosit 120 min przy
1500°C




E‘enstar

Q Wi ¢ ilani \
aczy¢ zasilanie /

h_

Otworzy¢ drzwi

b4

Umiesci¢ tacki z przedmiotami

.

Zamkna¢ drzwi
(Zablokowac¢ ,.Zatrzask drzwi”)

.

Wybraé program

-
Rozpocza¢ operacje
(svntervzacia)

h_

Chtodzenie

b 3

C e D
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Proces eksploatacii

A e— StR00

1 |WAVESINTER

O /e | /m\
—ll— -®+
B A

MICRCWAVE SINTERINC FURNACE ~icra SO

Podtaczvé i nacisnaé przvcisk zasilania

l|WAVESINTER
O [ve] [3X @
B <

MICROWAVE SINTERING FURNACE micre OB

Nacisnaé przvcisk _.Otwérz drzwi”((3))

7 \ [INER
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I —————————————— — —
Tryb gotowosci

4 O — e —
i hra————————————_ 000
. ——. —————————
8 ————————— S——————————————
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| Drzwi otwarte




7 |WAVESINTER

2D

Chtodzenie

Odblokowac¢ ,,Zatrzask drzwi”

KONIEC
EWAVESINTER
() ] m] o

B

Nacisnaé przycisk ,,Otworz drzwi”’((?)
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Proces eksploataciji

» Ostrzezenie

1) Drzwi mozna otworzy¢ w temperaturze ponizej 600°C po schiodzeniu, ale ze
wzgledu na jakos¢ przedmiotu zaleca si¢ otwieranie ponizej 100°C.
2) Podczas wyjmowania przedmiotu nalezy zachowacé ostroznos¢, poniewaz

przedmiot i wnetrze komory moga by¢ gorace.
3) Podczas wyjmowania przedmiotu nalezy uwazaé, aby tacka nie wypadta z

narzedzia do tacki.

18

» Wymuszone
zatrzymanie

1) Podczas operacji, nacisnaé przycisk ,,Start/Stop” (@).

2) Obrécié ,,Pokretto” ((7)) aby aktywowaé ,, Tak” (kolor
czerwony)

3) Nacisnaé ,,Pokretto” (@), aby zatrzymac¢ operacje
4) Drzwi moga zosta¢ otworzone w temperaturze ponizej 600°C

5) Ponowna operacja jest dostepna w temperaturze ponizej
300°C

* Wyswietlanie kodow ostrzezen podczas pracy.

SD-Card

SD-Card =

-1-1-2-13

Gdy gitéwne czesci wykazujg oznaki przegrzania, wyswietlany jest kod ostrzezenia i
zalecany jest kontakt ze sprzedawcg i producentem w celu oceny przyczyny.

T-1: W przypadku wykrycia oznak przegrzanego magnetronu
T-2: W przypadku wykrycia oznak przegrzanego transformatora wysokiego napiecia

T-3: W przypadku wykrycia oznak przegrzanego bimetalu




Przypadki btedow

* Przypadki btedéw

Err-2: Btgd w ,,Grzaniu”

1.Przyczyna: Temperatura w komorze nie moze nadgzy¢ za ,Wzrostem temperatury na minute” w
harmonogramie ustawien.
2.Dziatanie:
(a) Sprawdzi¢ ,Zatrzask drzwi”.
(b) Skontaktowac sie ze sprzedawcg lub producentem.
(c) Przestac pliki danych na karcie SD do producenta w celu szybkiej oceny.

Err-3: Przegrzanie w komorze

1.Przyczyna: Temperatura w komorze przekracza 1600°C
2.Dziatanie:
(a) Skontaktowac sie ze sprzedawcg lub producentem.
(b) Przestfac pliki danych na karcie SD do producenta w celu szybkiej oceny.

Err-4: Drzwi otwarte podczas pracy

1.Przyczyna:

(a) Drzwi otwarte lub uszkodzenie ,zamka elektrycznego” podczas pracy.
2.Dziatanie:

(a) Skontaktowac sie ze sprzedawcg lub producentem.

(b) Przestfac pliki danych na karcie SD do producenta w celu szybkiej oceny.

Err-6: Czujnik drzwi podczas pracy.

1.Przyczyna:
(a) Jakikolwiek problem z blokadg zatrzasku drzwi.
(b) Jakakolwiek awaria czujnika drzwi.
2.Dziatanie:
(a) Skontaktowac sie ze sprzedawcg lub producentem.
(b) Przesta¢ pliki danych na karcie SD do producenta w celu szybkiej oceny.

19
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Przypadki btedow

Err-7: Przecigzenie prgdu wejsciowego AC.

1. Przyczyna:
(a) Przecigzenie prgdu wejsciowego AC z powodu uszkodzenia magnetronu.
(b) Przecigzenie w niektérych czesciach, takich jak np. transformator wysokiego napiecia lub
dioda wysokiego napiecia itp.
2. Dziatanie:
(a) Skontaktowac sie ze sprzedawcg lub producentem.
(b) Przestac pliki danych na karcie SD do producenta w celu szybkiej oceny.

Err-8: Zwarcie pradu wejsciowego AC.

1. Przyczyna:
(a) Zwarcie prgdu wejsciowego AC z powodu uszkodzenia magnetronu.
(b) Zwarcie w niektorych czesciach, takich jak np. transformator wysokiego napiecia lub dioda
wysokiego napiecia itp.
1.Dziatanie:
(a) Skontaktowac sie ze sprzedawcg lub producentem.
(b) Przestac pliki danych na karcie SD do producenta w celu szybkiej oceny.

Err-9: Przecigzenie prgdu wysokiego napiecia.

1.Przyczyna:
(a) Przecigzenie pradu wysokiego napiecia z powodu uszkodzenia
magnetronu.
(b) Przecigzenie w niektérych czesciach, takich jak np. dioda wysokiego napiecia itp.
2.Dziatanie:
(a) Skontaktowac sie ze sprzedawcg lub producentem.
(b) Przestac pliki danych na karcie SD do producenta w celu szybkiej oceny.

Err-10: Zwarcie pradu wysokiego napiecia.

1.Przyczyna:
(a) Zwarcie prgdu wysokiego napiecia z powodu uszkodzenia magnetronu.
(b) Przecigzenie w niektdérych czesciach, takich jak np. transformator wysokiego napiecia itp.
(c) Zwarcie w niektorych czesciach, takich jak np. kondensator wysokiego napiecia lub dioda
wysokiego napiecia itp.

2.Dziatanie:
(a) Skontaktowac sie ze sprzedawcg lub producentem.
(b) Przestac pliki danych na karcie SD do producenta w celu szybkiej oceny.

Err-11: Przecigzenie transformatora zarnika.

1.Przyczyna: Przecigzenie w transformatorze zarnika.
2.Dziatanie:
(a) Skontaktowa¢ sie ze sprzedawcg lub producentem.
(b) Przestac pliki danych na karcie SD do producenta w celu szybkiej oceny.




Przypadki btedow

Err-12: Zwarcie transformatora zarnika.

1.Przyczyna: Zwarcie w transformatorze Zarnika.
2.Dziatanie:
(a) Skontaktowac sie ze sprzedawcg lub producentem.
(b) Przestac pliki danych na karcie SD do producenta w celu szybkiej oceny.

Err-17: Przegrzanie magnetronu.

1.Przyczyna: Gdy magnetron jest przegrzany.
2.Dziatanie:
(a) Skontaktowac sie ze sprzedawca lub producentem.
(b) Przesta¢ pliki danych na karcie SD do producenta w celu szybkiej oceny.

Err-18: Przegrzanie transformatora wysokiego napiecia.

1.Przyczyna: Gdy transformator wysokiego napiecia jest przegrzany.
2.Dziatanie:

(a) Skontaktowac sie ze sprzedawcg lub producentem.

(b) Przestac pliki danych na karcie SD do producenta w celu szybkiej oceny.

Err-19: Przegrzanie bimetalu.

1.Przyczyna: Gdy bimetal w zewnetrznej stronie komory wykrywa przegrzanie.
2.Dziatanie:

(a) Skontaktowac sie ze sprzedawcg lub producentem.

(b) Przestfac pliki danych na karcie SD do producenta w celu szybkiej oceny.
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Jak uzywac¢ karty SD

* Przeznaczenie karty SD

Censtor W przypadku wystgpienia btedu uzytkownik
moze wysta¢ zapisy dziennika na karcie SD do
Misa X

producenta, aby znalez¢ przyczyne problemu.
* Srodki ostroznosci przy korzystaniu z karty SD

Kopia h
zapasowal

o)
format
h
s A

S przypadku
wlozenia karty SD do

¢
[

E sprawdzi¢

¥Przerwa w zasilaniu
podczas pracy moze

(=0

komputera po :'.l e nak’ezy . spowodowac pewne *Zaleca ?'e
. . wyjmowag ani . korzystanie z
wykonaniu kopii . uszkodzenia karty SD; .
. wktada¢ karty SD, . L. dotaczonej karty
zapasowej na nalezy sprawdzi¢ karte SD

podczas pracy. SD po przywréceniu

zasiania:

komputerze nalezy

* Wyswietlanie karty SD

Po wiozeniu karty SD — Nieuszkodzona karta SD — Uszkodzona karta SD —
CZERWONY Zielony Format SD
(sprawdzanie karty SD, trwa 3-
Smminy)
o Jak sformatowac karte SD (1)
e3pacity(P)
2GB
itle sysiemii}

Format...

FAT32(7| %24

D Moj komputer

Allocation unit(A)
4096 bajtow

Podtaczy¢ karte SD do
komputera i klikna¢ przycisk Moj
komputer.

Wybra¢ karte SD i klikngé
prawym przyciskiem myszy, a
nastepnie klikna¢ ,,Format” w

menu

Ustawi¢ powyzsze wartosci, a
nastepnie uruchomi¢ Format.

% Czytnik kart SD w zasadzie nie jest dotgczony do urzadzenia, wigc by¢ moze trzeba bedzie go dokupi¢ osobno.

¥ Formatowanie jest mozliwe tylko w Windows 10.




Jak uzywac karty SD

* Jak sformatowac karte SD (2)

B CWWINDOWSHsystem32wemd exe

Okno + R — ,,cmd” Wpisac¢ ,,diskpart”

3 4

MEAANHESR | W5 CHWWINDOWSHWsystem 32#wdiskpart.exe
ololc|Hto|ABRHBH+UA:55E 5}
Alzlod

¥ DiskPart
EQIEIA|AIR} : Microsoft Windows
RHIELIS E Al
(]

Zmiana urzadzenia — Wybra¢ ,,Yes” Whpisac¢ , list disk”

»select disk (numer)” - Wybrac dysk, ktéry

ma by¢ usuniety Wpisac ,,clean
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Jak uzywac karty SD

'} x

3 ESOE F0.8M Sr 0 328 LRGN BT Y
= &% eUD

$71@Q |diskmgmt.msc

PP ROIE|@®).

- OaAsa?
O|8Al )
18268
a3

Okno + R — ,,diskmgmt.msc”

Prawy przycisk — wybra¢ ,,new volume”

9 [...
/S AERLNR

A7 NONA T Y TG YEICNS

wq o8 FPove 1861
ua 28 FvE s
38 A NG \- s

wzp [Gen. ] LY

Uruchomi¢ program kreatora — Ustawi¢ wielkos¢
pojemnosci (1861)

a0

Ustawienie napedu

197 den
11..
ACN N0 YR BTN LN ST PN

AWES EIT NOW HUHD ZXT IT ST IRS AusL AR

JASEE AT e
®0 E8R S gV SAQ

2T wamy e =
RN R . ERERREET
& Ve “Ee

Mg 22 422 2L 48

Ustawianie rozmiaru systemu (FAT32, 4096)
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Aktualizacja oprogramowania

sprzetowego

* Instalacja programu aktualizacyjnego

Preparng o Install .
'y :J_;‘i i'i::.l!;‘:.';:;-?;;;??:‘ :
\:‘ gy
STM32 v4.2.0 setup— STM32
program aktualizacyjny ST-LINK
Utility
Coer
,, ) V&7 | ["Zainstalowaé ,,STM32 ST-LINK Utility v4.2.0 setup”
setup” (Pobrac na stronie gtéwnej ) . y ot s s L
denstar”) (xWybraé¢ ,,TAK”, jesli pojawi sie ostrzezenie przy
xstrona giéwna: instalacji) — Zostanie utworzony klawisz skrétu ,,STM32
www.denstar.co.kr ST-LINK Utility”.
¢ Materiaty
Ztacze szeregowe (2) Portuss

Zestaw aktualizacyjny

+ Jak zamontowa¢ zestaw aktualizacyjny

Q@ ztacze szeregowe do maszyny, 2) port USB do laptopa lub komputera
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o Jak zaktualizowac

— Klikngé dwukrotnie ,,STM32 ST-LINK Utility”

3 | W STM32 ST-UNK Utility

File Edit View Target ST-UINK Exter

Saveflleas. CTRLeS
Close File —

Compare two files
Exit

Klikna¢ ,,Plik” w gérnym menu —
wybra¢: otwoérz plik

.- - o x
® 0w Sy P Bl

5 UL ET o
i -

[

e e p——

Zakonczy¢ tadowanie pliku
zrédtowego aktualizacji.

oprogramowania

sprzetowego

- e

R R R T

el I DT

oo o
S [ v [ ] o [ ma

S B
et -
—— 0

Okno operacyjne

4 ‘:.".'.!"'7 ' —

» e
— — . e
o
- - .
anvw
st
L 1L
‘"
-y
-
)
Sy
. e oo
(i) =
—— — [

Zatadowac plik zrodtowy aktualizacji (*.hex)
(mozna pobraé najnowszy plik ze strony
internetowej Denstar lub poprosi¢ o niego

dostawce) xstrona gtéwna:

www.denstar.co.kr

| SIVE2ST LRk ey
6 fe MR ves  Taget ST-UNC  Evesl Losde  Hes
e H w J cornect

- v Osconnect CTRL-0
ppa— ’oz.m uxe Ohp CIRLE
s Erase Ban«
Device Momory M e Bane
Vasdhexl. Addreae Erame Sectors b
Agares

DADSO000%0 - venfy.  CiKues
Am’ '“‘-':‘o ank Lhece
m7 s "770 = AEMOny Chekur
OXOBO0TO40 COrpars dauce marory wih (U253 hex]
008000020 Option Bytes. CIRL B
[ouoSo00088 . e Core !
| Ow0S000008 | g
008002060 Autosmdic Mods.. i
« Seiticgs L

Klikngé¢ ,,Cel” w gérnym menu — wybraé
Programowanie i weryfikacja.




7 l:—u-..oo.'.' e

Klikna¢ przycisk ,,Start”, aby dokona¢
aktualizaciji.

oprogramowania
sprzetowego

9] %

Zakonczenie aktualizaciji

Wersja aktualizacji jest krétko
wyswietlana na ekranie urzadzenia, po
zakonczeniu aktualizacji.
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Pytania i odpowiedzi

o Ustawienie harmonogramu

P: Podczas ustawiania harmonogramu nie przechodzi do nastepnego kroku.

A. Gdy czas synteryzacji przekroczy 4 godziny, dzialanie zostaje przerwane. Ponownie
wyregulowaé ,,Wzrost temperatury na minute” i ,,Czas trzymania”, aby osiagna¢ czas
synteryzacji krétszy niz 4 godziny.

B. Jeslito nie dziata, usunaé¢ wszystkie wartosci programu w ustawionym programie i
ustawié¢ ponownie pozadany harmonogram.

P: Nie mozna ustawié zadanych wartosci dla ,,Wzrostu temperatury na minute”.

A. Kazda, Temperatura docelowa” ma sw@j specyficzny zakres ,,Wzrostu temperatury
na minute”. Wiecej szczego6tow znajduje sie na stronie 12.

P: Czy mozna ustawic¢ ,,Czas trzymania” powyzej 99 minut?

A. Maksymalny,,Czas trzymania” wynosi 99 minut dla kazdego kroku. Aby zwigekszy¢
»Czas trzymania” ponad 99 minut, dodaé kolejny krok o tej samej temperaturze, co
poprzedni krok. | ustawi¢ dodatkowy ,,Czas trzymania”. W tym przypadku ,,Wzrost
temperatury na minute” powinien by¢ ustawiony na wiecej niz 1°C.

B. Ale, nalezy pamieta¢, ze czas synteryzacji nie moze by¢ dluzszy niz 4 godziny.
C. Wiecej szczegotow na stronie 14.

* Przedmioty

P: lle przedmiotéw mozna potozy¢ na tacce?

A. Dostepnych moze by¢ okoto 20~25 jednostek - przednie i trzonowe.

o Zatrzymanie

P: Zatrzymanie jednostki podczas operacji.

A.  Szczegéblowe informacje znajdujg sie na 18 stronie instrukgcji.




Pytania i odpowiedzi

» Auto RUN

P: Czy w przypadku nagtego odciecia zasilania podczas pracy, np. w wyniku awarii,

mozna ponowhie uruchomié urzadzenie?

A. Po powrocie pradu, na wyswietlaczu widaé ,,Auto run” i jest on ponownie uruchamiany
automatycznie.
B. Jesliwybrano , Tak”, rozpocznie dziatanie od aktualnego stanu, a jesli wybrano ,,Nie”,
powrodci do stanu ,,Gotowosci”.
% Auto RUN moze by¢ wyswietlany przez nadmierne nagrzewanie sie na zewnatrz
komory. Jesli nie wybrano opcji Tak/Nie, to urzadzenie nie pracuje, a temperatura

* Koniec operacji

P: Otwarcie drzwi po zakonczonej synteryzaciji.

A. Drzwi mozna otwiera¢ w temperaturze ponizej 600°C po zakonczeniu operacji, ale ze
wzgledu na jakos$¢ przedmiotu zaleca sie otwieranie ponizej 300°C.

P: Wyniki protezy z synteryzowanego tlenku cyrkonu nie sg dobre.

A.  Proteza zalezy nie tylko od pieca, ale réwniez od procesu skanowania,
projektowania i frezowania. Nalezy wiec sprawdzi¢ wszystkie procesy.

P: Po zakonczeniu operacji, kolor synteryzowanego przedmiotu jest zly.

A. Moze by¢ konieczne dostosowanie harmonogramu po skontaktowaniu sie ze
sprzedawca lub producentem.

* Wyswietlanie znaku ostrzezenia podczas operaciji.

P: Podczas pracy na panelu wyswietlacza pojawia sie znak ostrzezenia, taki

jak T-1 lub T-2 lub T-3.

A. Jest to rodzaj ostrzezenia, gdy gtdwna czes¢é wewnetrzna wykrywa oznaki przegrzania,
Nalezy zapoznac sie ze strong 18 i skontaktowac sie ze sprzedawca lub producentem.
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Pytania i odpowiedzi

* Konserwacja
P: Jedna z ptyt, susceptorow lub tacka sg wygiete lub ztamane.

A. Plyty, susceptory i tacka sa czesciami zuzywalnymi, wiec moga ulec deformaciji w
wyniku dtugotrwatego uzytkowania.
B. W przypadku zakupu czesci nalezy skontaktowa¢ sie ze sprzedawca lub producentem.

P: Plyty wydaja sie rozszerzac.

A. Plyty moga sie rozszerzaé¢ przez ciggle ogrzewanie i chtodzenie.

B. Aby zapobiec deformacji poprzez rozszerzanie sie czesci tnagcych w plycie, zalecamy
regularne szlifowanie tych czesci za pomoca katnicy. Czasami utleniony susceptor
moze przylegaé do ptyty, w tym przypadku nie nalezy oddzielaé ptyty od susceptora,
tylko szlifowaé ptyte w stanie zwigzania.

plyta
;”/'
/
/ szlifowani
A . e
/ b czescé tnaca
’// / "(4
I I susceptor
<Stan normalny> <Stan rozszerzony>

P: Na izolacji wystepuja drobne spekania i przebarwienia.

A. Wewnatrz izolacji moga wystapi¢ drobne pekniecia lub odbarwienia, ale nie ma to
wplywu na jakos¢ i eksploatacje urzadzenia.

A. Napoczatku uzytkowania, moze pojawic sie pecherzyk na powierzchni
susceptorow, ale nie jest to wada i mozna go uzywa¢ po usunieciu
pecherzykow.
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Pytania i odpowiedzi

* Blad

P: Podczas pracy na oknie wyswietlacza pojawia sie znak ,,bledu”.

A. W przypadku ogéinych ,,btedéw” wiecej szczegotéw znajduje sig na stronach 19 - 21.

* Wymiana karty SD

P: Czy mozna obstugiwac¢ to urzadzenie bez karty SD?

A. Nie maproblemu z obstugg urzadzenia bez karty SD. Jednak w przypadku wystapienia
bledu, ktéry moze by¢ oceniony na podstawie danych zapisanych na karcie SD, moga
wystapi¢ pewne trudnosci w obstudze posprzedazowej. Dlatego zalecamy obstuge
urzadzenia po wtozeniu karty SD do przedniego gniazda urzadzenia.

P: Czy mozna uzywac karty SD innej marki?

A. Zalecamy uzywanie dotgczonej karty SD, ale w kazdym przypadku mozna uzy¢ karty
SD innej marki. W tym przypadku pojemnos$¢ karty SD powinna byé mniejsza niz 2GB
i przed uzyciem nalezy ja sformatowaé. Wiecej informacji na ten temat mozna znalez¢
na stronach 22-24.
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